VERANSTALTUNGEN

Forum Digitales Planen und Bauen

Neue Lésungen, Anwendungen, Beispiele im digitalen Planen und Bauen mit
e BIM Building Information Modeling

e Internet of things loT, Big data, cloud

e SmartEnergy, HomeAutomation etc.

Datuml Zeit Freitag, 22. September 2017, 13.00 — 15.00 Uhr,
ort BERNEXPO CONGRESS, Raum 1
Teilnahme Kkostenlos, Anmeldung erwiinscht

Zielgruppe Architekten, Planer, Installateure, Investoren,
Immobilienfachleute, Bauinteressierte
Anmeldung www.bau-energie.ch

Veranstalter ZT Fachmessen AG, Birmenstorf
Tel. +41 31 318 61 12, kaerle@fachmessen.ch

PROGRAMM

13.00 Begriissung und Moderation
Digitale Vernetzung als Herausforderung fiir die
Bau- und Energiebranche
Philipp Dohmen, Steuerungsausschuss Bauen digital
Schweiz, Vize-Prasident SIA KIN, Zirich

13.20 Digitale Vernetzung im Bau/Holzbau
Thomas Rohner, Leiter Fachbereich Holz, Professor fiir
Holzbau und BIM, Berner Fachhochschule BFH, Biel

13.40 Die neue Generation des Informationsmanagement — \\.,_\
reines Dokumentenmanagement war gestern "'Q,n
Andrés Damjanov, Sales Director Central, Eastern & Sou- =
thern Europe, Newforma GmbH, Miinchen, Deutschland

14.00 Fallbeispiel: Gebaudeintegrierte Photovoltaik
Dr. Roman Gysel, Meyer Burger (Switzerland) AG,
Gwatt/Thun

14.15 Energieflisse visualisieren und auf Knopfdruck abrechnen
Matthias Stadelmann, CEO, Engytec AG, Rotkreuz

14.30 Smart Home-Losungen fur Profis: Elektroinstallateure,
Architekten, instiutionelle Bauherren
Christian Moser, Griinder und Geschéftsflhrer,
hubware, Ittigen

14.45 Podiumsdiskussion, Fragen

15.00 Schluss der Veranstaltung
anschliessend Apéro und Networking
am Stand Smart Home Welt (Halle 3, Stand E11)
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